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Anleitung - Coollaboratory Liquid Cleaning Set

Das Coollaboratory Liquid Cleaning Set ermdglicht eine einfache, schnelle und effektive Entfernung
von Verunreinigungen sowie Resten von Warmeleitpasten auf metallischen Kontaktflachen in PC-
Systemen. Auch bereitet es die Oberflache von Prozessoren sowie Kiihlern optimal fur die Nutzung
einer neuen Warmeleitpaste auf Silikon-, Glycerin- oder Metallbasis vor.

Das Set besteht aus drei Komponenten, welche bei entsprechender Nutzung eine hervorragende
Reinigung gewahrleisten. Die Liquid Cleaning -Phase 3 Flussigkeit wurde speziell fir
Metalloberflachen (Kupfer, Nickel, Aluminium usw.) konzipiert.

¢ Liquid Cleaning Set - Phase 1 (Preparation)
e Liquid Cleaning Set - Phase 2 (Cleaner)

¢ Liquid Cleaning Set - Phase 3 (Metal Cleaner)
Anwendung

Bei der Anwendung sollte vorerst entschieden werden, ob
eine feste (eventuell eingetrocknete) oder pastose
Warmeleitpaste entfernt werden soll. Danach richtet sich der
Ablauf der Reinigung. Die trockenen Bestandteile einer
festgewordenen Paste sollten mit der Phase 1 wie
nachfolgend beschrieben zunachst eingeweicht werden. Eine
Paste mit weicher Konsistenz kénnen sie vor der Reinigung
mit den Flissigkeiten mit Hilfe der beiliegenden Plastikkarte
entfernen.

Phase 1:

Befeuchten Sie die verschmutzte Kontaktflache mit einem der beiliegenden Wattepads (oder
alternativ einem fusselfreien Taschentuch) mit der Liquid Cleaning - Phase 1 Flissigkeit. Lassen Sie
diese anschlieRend fiir 2-3 Minuten einwirken. Um eine groRtmaogliche Befeuchtung der
Kontaktflache zu erreichen, empfehlen wir ein leichtes Tupfen des Wattepads auf der Kontaktflache.

Nach der Einwirkzeit von 2-3 Minuten kann die grobe
Verschmutzung auf der Kontaktflache mit Hilfe der im
Lieferumfang des Liquid Cleaning Sets enthaltenen Plastikkarte
entfernt werden. Je nach GroRe der Kontaktflache sollte hier
die breite oder wahlweise schmale Kante der beiliegenden
Karte verwendet werden.
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Phase 2:

Befeuchten Sie anschliefend ein neues Wattepad mit der Liquid Cleaning - Phase 2 Flussigkeit und
wischen Sie mit leichtem Druck die noch vorhandenen Riickstande von den Kontaktflachen ab. Eine
Trocknung der Kontaktflachen ist nach der Reinigung nicht notwendig, da sich die verbliebene
Flussigkeit binnen weniger Sekunden verfliichtigt. Die Kontaktflachen sind nach der Reinigung mit der
Liquid Cleaning - Phase 2 Fliissigkeit flir den Auftrag einer neuen Warmeleitpaste optimal vorbereitet.

Reinigung mit Phase 2 — Cleaner gereinigter Prozessor, einsatzbereit

Achtung: Die Fliissigkeiten des Liquid Cleaning Sets Phase 1 und 2
sind aufgrund lhrer Zusammensetzung leichtentziindlich, daher
vermeiden Sie unbedingt das Rauchen und andere Ziindquellen in der
Nahe.

Leicht entziindlich

Phase 3:

Metalle wie Kupfer zeigen meist binnen weniger Stunden im Betrieb oder an der Luft bereits Spuren
von Oxidation und sind besonders anfallig fiir Verschmutzung durch Fette und dhnlichem. Mit der
Liquid Cleaning - Phase 3 Flussigkeit konnen Sie Metalle sehr leicht reinigen. Mit dieser Art
Starkreiniger kdnnen auch starke Verschmutzungen und festsitzende Partikel nach entsprechender
Einwirkzeit entfernt werden.

Kupferplatte vor der Reinigung Reinigung mit dem Liquid Cleaning Set
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Befeuchten Sie hierfiir nach dem zuvor beschriebenen Einsatz
der ersten beiden Flissigkeiten ein Wattepad mit der Liquid
Cleaning - Phase 3 Flussigkeit. Wischen Sie mit dem
befeuchteten Wattepad lber die Oberflache des Metalls, um
diese zu reinigen. AbschlieBend ist es empfehlenswert
nochmals die gereinigte Flache mit einem mit Phase 1 oder
Wasser getrankten Wattepad abzuwischen.

Kupferplatte nach der Reinigung

Achtung: Sollte bei der Verwendung der Phase 3 es zu Hautkontakt
mit der Fliissigkeit kommen, bitte danach die Hinde waschen, um
eventuelle Reizungen zu vermeiden.

Reizend

Hinweise

Befeuchten Sie die beiliegenden Wattepads lediglich punktuell
indem Sie das Wattepad an die Offnung der jeweiligen
Reinigungsflissigkeit halten. Es reicht hier, wenn Sie das
Wattepad zwei bis drei Mal kurz durch eine
Schwenkbewegung tranken.

Es ist nicht unbedingt notwendig Riickstande der Produkte Liquid Pro und Liquid Ultra mit dem Liquid
Cleaning Set zu entfernen, da eventuelle Reste des Flissigmetalls die kleinsten Unebenheiten ausfillt
und somit die Oberflache veredelt. Das Coollaboratory Liquid Cleaning Set dient insbesondere als
Vorbereitung zum Einsatz von Liquid Pro oder Liquid Ultra, indem Reste von herkémmlicher
Warmeleitpaste entfernt werden.

Wichtig: Die Liquid Cleaning Set - Fliissigkeiten diirfen nicht fiir die Reinigung von
Kunststoffen verwendet werden. Die Reinigungsfliissigkeiten sind speziell fiir die Nutzung
mit Kiihlern und Prozessoren im PC-Bereich konzipiert. Bitte bewahren Sie das
Coollaboratory Liquid Cleaning Set sicher und au3erhalb der Reichweite von Kindern auf.
Kiihl und trocken lagern, nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
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